
 

Supermicro H12SSW-NT - Motherboard -
Socket SP3

USB 3.0 - 2 x 10 Gigabit LAN - Onboard-Gra�k

Gruppe Mainboards

Hersteller Supermicro

Hersteller Art. Nr. MBD-H12SSW-NT-O

EAN/UPC 0672042380305

 

Beschreibung

SUPERMICRO H12SSW-NT - Motherboard - Socket SP3 - USB 3.0 - 2 x 10 Gigabit LAN - Onboard-Gra�k
  

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung SUPERMICRO H12SSW-NT - Motherboard - Socket SP3

Produkttyp Motherboard

Prozessorsockel 1 x Socket SP3

Kompatible Prozessoren EPYC 7002 series

Max. RAM-Größe 2 TB

Unterstütztes RAM 8 DIMM-Steckplätze - DDR4, ECC, registriert

Massenspeicher-Schnittstellen 16 x SATA-600 (or 4 x NVMe), 2 x SATA-600, 2 x NVMe port, 2 x M.2

USB-/FireWire-Anschlüsse 5 x USB 3.0 + (2 x USB 3.0 über eine interne Stiftleiste)

Gra�k ASPEED AST2500

LAN 2 x 10 Gigabit Ethernet
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